
참 가 신 청 안 내

1. 개최일시 : 2010년 4월 22일(목)~ 4월 23일(금) 

2. 개최장소 : 인천 송도컨벤시아

3. 참가인원 : 접수순 150여명 내외

4. 참 가 비

구 분
사 전 등 록 (4월 15일 한) 행 사 일 (현장)  등 록

정회원 학생회원 비회원 정회원 학생회원 비회원

참가비

(1인 기준)
40,000 20,000

60,000 (일반)
30,000 (학생)

60,000 30,000
80,000 (일반)
40,000 (학생)

(1) 행사 당일 등록하는 곳에서 명찰, 학술대회 논문(초록)집을 함께 배부해 드릴 예정입니다.

※ 사전등록 : 2010년 총회 및 학술발표회는 사전등록제도를 시행합니다. 사전등록하신 분께는 할인을 해드립

니다. 많이 참여해 주시고 등록마감일을 꼭 지켜주시기 바랍니다. 사전등록을 원하시는 분은 아래 계좌에 4

월 15일(목)까지 입금하여 주시고, 참가신청서를 작성하신 후 학회로 보내주시기 바랍니다.

※ 참가비에는 논문(초록)집, 식비(22일 저녁 간친회)가 포함되어 있습니다. 

   - 숙박 및 22일 중식, 23일 조식, 중식은 제공되지 않습니다 .

※ 별도의 계산서를 원하실 경우, 참가신청서란에 세부사항을 작성하신 후, 학회로 보내주시기 바랍니다.

(2) 참가비 납부 방법

① On-Line 계좌 입금

   은행명 : 농협(계좌번호 079-01-437350 / 예금주 (사)한국접착및계면학회)

② 지로 입금

   지로번호 : 6974114

5. 등록방법 : 참가신청서를 아래 연락처로 우편, Fax 또는 E-mail로 신청하십시오.

6. 문 의 처 : 사단법인 (사)한국 접착 및 계면학회 사무국

151-921 서울특별시 관악구 대학동 서울대학교

농업생명과학대학 산림과학부 환경재료과학전공 200동 6205호

Tel: 02-872-4793, Fax: 02-873-2318, E-mail: adhesion@plaza.snu.ac.kr    

Homepage: www.adhesion-interface.org

Organizer : 김현중 교수 (서울대 환경재료과학전공)

Tel: 02-872-4793,  Fax: 02-873-2318,  E-mail: hjokim@snu.ac.kr

7. 참가신청사전마감일 : 2010년 4월 15일(목) 오후 5시



2 참 가 신 청 서

참 가 신 청 서

성 명
학회가입 구분

1. 일반회원 2. 학생회원
3. 비회원

※ 회원가입 여부: 가입신청 후 연회비 완납

소 속 직 위

주 소

전 화 휴 대 폰

E - mail

입 금 자 참가 비 입금 일 2010년 월 일

계산서 발행을 원하실 경우, 아래 사항을 작성해주시기 바랍니다.

사 업 자명  사업자등록번호

대 표 자명 사업장 주소

업 태 종 목

2010년도 (사)한국 접착 및 계면학회 정기총회 및 학술발표회에 참가신청서를 제출합니다.
2010년 월 일

신청인                    (인)

1. 신청방법 : 우편, Fax 또는 E-mail로 신청

2. 신청 및 문의처 :  (사)한국접착 및 계면학회 사무국

                     (우)151-921 서울특별시 관악구 대학동 서울대학교

                     농업생명과학대학 산림과학부 환경재료과학전공 내 200동 6205호

                     전화 : 02-872-4793  팩스 : 02-873-2318

                     E-mail : adhesion@plaza.snu.ac.kr     홈페이지 : www.adhesion-interface.org

3. 참가비

구 분
사 전 등 록 (4월 15일 한) 행 사 일 (현장)  등 록

정회원 학생회원 비회원 정회원 학생회원 비회원

참가비

(1인 기준)
40,000 20,000

60,000 (일반)
30,000 (학생)

60,000 30,000
80,000 (일반)
40,000 (학생)

4. 등록비 납부 방법

  가. On-Line 계좌 입금

     은행명 : 농협(계좌번호 079-01-437350/ 예금주 (사)한국접착및계면학회)

  나. 지로 입금 : 지로번호 6974114


